
 

ＫＤＤＩ株式会社による株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレスの第三者割当増資の引受について 

2010 年 10 月 20 日 

ＫＤＤＩ株式会社 

株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス  

 ＫＤＤＩ株式会社（代表者：代表取締役社長兼会長 小野寺 正、以下「ＫＤＤＩ」）と株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス

（本社：東京都港区、代表取締役社長：髙津智仁、以下Ｗｉ２）は、Ｗｉ２が実施する第三者割当増資（払込期日：２０１０年１

０月２２日、増資額：４．５億円）をＫＤＤＩが引き受ける「株式引受契約書」を２０１０年１０月２０日に締結しました。 ＫＤ

ＤＩは、今回のＷｉ２の第三者割当増資の引受けにより、Ｗｉ２の５２．４％の株式を保有することとなる予定です。 

 スマートフォンやＷｉ－Ｆｉ（注）を搭載する携帯電話の拡大、及びネットブックやスレートＰＣの普及等により、Ｗｉ－Ｆｉ

に対するニーズは急拡大しています。 

 Ｗｉ２は、多様なパートナーと連携して、ローミングエリアを合わせて、Ｗｉ－Ｆｉスポットを約１３，０００ヶ所に拡大し、

幅広いお客さまがあらゆるＷｉ－Ｆｉ搭載デバイスをご利用できるＷｉ－Ｆｉエリアの環境整備に取り組んでいます。 

 ＫＤＤＩは、Ｗｉ２の第三者割当増資を引き受けることにより、Ｗｉ２の今後の事業展開に向けた財務基盤の強化を図るととも

に、Ｗｉ２の事業に参画し、ＫＤＤＩの携帯電話をご利用のお客さまにＷｉ２のＷｉ－Ｆｉサービスを提供する等を検討致します。 

 ＫＤＤＩとＷｉ２は、快適な無線ブロードバンド環境の整備を進め、お客さまのライフスタイルをより一層に豊かにする新たな

ブロードバンドサービスを創出して参ります。 

                                                        以上 

 【参考】株式会社ワイヤ･アンド・ワイヤレスの概要 

（１）社名 株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス 

（２）本社所在地 東京都港区芝浦三丁目１３番３号芝浦ＳＥＣビル３Ｆ 

（３）設立年月日 ２００７年７月３日 

（４）資本金 ９２５百万円 

（５）代表取締役社長 高津 智仁 

（６）事業内容 無線ブロードバンド事業の展開 

  

 （注）Ｗｉ－Ｆｉとは、Ｗｉ－Ｆｉ Ａｌｌｉａｎｃｅの登録商標です。  

  

 


